
 
 

Texas Instruments lança MOSFETs de potência com imp edância térmica 
reduzida para resfriar aplicações DC/DC de alta cor rente 

São Paulo, 20 de janeiro de 2010 – A Texas Instruments Incorporated (TI) anunciou a primeira 
família do mercado de MOSFETs de potência com footprint padrão, que dissipam calor por 
meio do topo do encapsulamento, para aplicações DC/DC de alta corrente. Os MOSFETS de 
energia DualCool™ NexFET™  reduzem o tamanho do equipamento final e fornecem até 50% 
a mais de corrente através do MOSFET, além de melhorar o gerenciamento térmico mais que 
os encapsulamentos padrão. Para maiores informações, acesse: www.ti.com/dualcool-pr.  

Essa nova família de cinco dispositivos NexFET permite que os desenvolvedores de sistemas 
de computação e telecom utilizem processadores de corrente mais alta com memória 
expandida, economizando espaço na placa. Podem ser utilizados em aplicações como 
computadores pessoais, servidores, equipamentos de rede ou telecom, estações radiobase e 
sistemas industriais de alta corrente.  

"Os nossos clientes demandam fontes de energia DC/DC com correntes mais altas em 
estruturas menores, para atenderem às necessidades de maior processamento de energia do 
mercado de infraestrutura," disse Antonio Motta, diretor geral da TI para a América do Sul. "Os 
MOSFETs de energia DualCool NexFET atendem exatamente a essa necessidade."  

Principais benefícios dos novos produtos: 

• MOSFETs de fase única, com conversor de buck síncrono, de 35A, que usam um único 
MOSFETS para o lado alto e baixo do chaveamento, em aplicações DC/DC de alta 
corrente.  

• Tecnologia melhorada de encapsulamento reduz a impedância térmica para o topo do 
encapsulamento de 10 graus a15 graus C per watt, para 1.2 graus C per watt, 
aumentando a capacidade de dissipação em até 80%.  

• Encapsulamento SON padrão da indústria com estrutura 5 mm x 6 mm facilita design e 
mantém os custos baixos, economizando 30 mm2, comparado ao uso de dois 
encapsulamentos padrão.   

Disponibilidade e preços 

Os dispositivos DualCool NexFET já estão disponíveis em grandes quantidades, na TI e em 
distribuidores autorizados. O preço sugerido de revenda para o CSD16325Q5C é de US$ 1.47 
(FOB), para 1.000 unidades. Amostras e notas de aplicações também já estão disponíveis. 
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Sobre a Texas Instruments 
A Texas Instruments (NYSE: TXN) ajuda os clientes a resolver problemas e a desenvolver 
novos produtos eletrônicos, que tornam o mundo mais inteligente, saudável, seguro, 
ecologicamente correto e divertido. A TI, empresa global de semicondutores, realiza inovações 
por meio da fabricação, do design e de operações de vendas em mais de 30 países. Para mais 
informações, visite: www.ti.com. 
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